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Das Unternehmen	� LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf Län-
dern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, Ka-
nada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus. 
Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 200 Mitarbeiter.
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Weitere Informationen	� www.lasercomponents.com/de/produkt/uvb-uvc-leds-200-315-nm/

Single-Chip UV-C Quelle

Die stärkste UV-C LED der Welt

LG Innotek, Industriepartner von LASER COMPONENTS, präsentiert die weltweit erste 
UV-C LED mit einer Leistung von 70 mW. Bei der Wellenlänge 278 nm ist das ist die höch-
ste Leistung, die bisher mit einem einzelnen Chip erzeugt wurde. 

Die verbesserte Licht-Emission wurde durch eine eigens entwickelte Halbleitertechnologie 
erreicht. Dabei ist das stabile SMD-Gehäuse mit 6 x 6 mm besonders kompakt, sodass 
das Bauteil nahezu überall eingesetzt werden kann. Andere Parameter wie Wellenlänge 
(278 nm), If und Vf bleiben im Vergleich zur Vorgängerversion unverändert. Auch in Hinblick 
auf Lebensdauer, Stabilität und Zuverlässigkeit sind die neuen UV-C LEDs mit leistungsschwä-
cheren Versionen vergleichbar.

UV-C Licht gewinnt bei der Desinfektion von Luft, Wasser und Oberflächen immer mehr an 
Bedeutung. Auch zum Aushärten von Kunststoffen und Klebstoffen wird die Wellenlänge 
zunehmend eingesetzt - dank der höheren Leistung, kann der Aushärtungsgrad mit den neu-
en UV-C LEDs signifikant gesteigert werden.
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